
 

CAV 17.47 MISIÓN DIRECTA A ESTADOS UNIDOS 
26 de Septiembre de 2017

Dentro del Plan de Promoción Internacional para 2017 de AFM, Advanced Manufacturing Technologies, está
programada una Misión Directa a Estados Unidos, que tendrá lugar entre el 6 y 10 de noviembre, coincidiendo con
la feria de deformación Fabtech de Chicago (www.fabtechexpo.com).

Para esta actividad se espera contar con el apoyo del Gobierno Vasco a través del Programa ELKARTZEN, que
consistirá en una bolsa de viaje por empresa participante en la misión.

Les recordamos que, para aquellas empresas que lo deseen, la asociación ofrece asistencia particular a cada
empresa durante el desarrollo de la actividad.

Lugar y fechas
Estados Unidos, 6-10 noviembre 2017.

Beneficiarios
Empresas vascas que estén al corriente de pagos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, y que no hayan
sido sancionadas con la pérdida del derecho a la percepción de subvenciones o ayudas públicas.

Para recibir la bolsa de viaje se deberá estar presente en el país en alguna de las fechas de la misión y presentar
facturas y pagos del vuelo y/o del hotel a nombre de la empresa beneficiaria.

Bolsa de viaje estimada
474,5 euros.

Cuota de participación
150 € más IVA.

Plazo de inscripción
Hasta el martes 17 de octubre, enviando un email indicando el nombre de la empresa y persona que participará en
la misión.

Fecha de emisión de factura
24 de octubre de 2017.

A partir de ese momento, la empresa inscrita quedará obligada al pago de la cuota de participación
independientemente de la posterior cancelación de su participación en la actividad.

Persona de contacto
Mikel Artola (mikel.artola@afm.es)  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.fabtechexpo.com/
http://www.tcpdf.org

